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テキストの２大特長

＜半導体パッケージと後工程プロセスの新入社員教育テキストです＞

・半導体組立の全てが、最初から最後までビジュアルに理解できます

・半導体パッケージを、開発順に、身近な使われ方の例で紹介していますので、

　なぜ、多くの種類のパッケージが必要かを理解できます

・半導体の組立（接着）とは、何かがわかります

＜国家技能検定の学科試験に合格するためのテキストです＞

・学科試験問題を基にして、説明資料を体系的に作成していますので事前知識

　なしで、学科試験の全項目について準備勉強ができます。テキスト部分から勉強を

　開始しても、問題を解くことから開始しても、理解できます。

・あなたが担当する工程以外の勉強も容易です

・品質管理、環境管理、安全衛生、生産管理、設備要素まで対応しています

・「難しい業界漢字や英語表記」はふりがな、解説付です　
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